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Teknik Ozellikler Kilavuzu
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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar
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Teknik ozellikler

Bu bslumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

. Kasa boyutlari

e Sistem agirhg

+  Islemci 6zellikleri

e PSU teknik ozellikleri

e Sogutma fani 6zellikleri

e Sistem pili teknik dzellikleri

¢  Genigletme karti yukselticisi teknik ¢zellikleri
e Bellek ¢zellikleri

¢  Depolama denetleyicisi 6zellikleri.

e SUrlct ozellikleri

*  Baglanti noktalari ve konektorlerin 6zellikleri
*  Video ozellikleri

e« Cevre ozellikleri
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Rakam 1. Kasa boyutlari
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Tablo 1. Dell EMC PowerEdge R240 kasa boyutlari

Xa Xb Y Za Zb Zc
482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Cerceveli: 35,64 mm | 934,496 mm 573,596 mm
(18,97 ing) (17,08 in¢) (168 inc) (1.41inc) (21,04 inc) (22,58 ing)
Cergevesiz: 22,0 mm
(0,87 ing)

Sistem agirhgi

Tablo 2. Dell EMC PowerEdge R240 sistem agirhg:

Sistem yapilandirmasi

Maksimum agirlik (tiim siiriiciiler/SSD'ler ile)

4 x 3,5 ing strticu

12,2 kg (26.89 Ib)

Islemci 6zellikleri

Tablo 3. Dell EMC PowerEdge R240 islemci 6zellikleri

Desteklenen islemci

Desteklenen islemci sayisi

Intel Xeon islemci E-2200 Uriin ailesi
Intel Core i3 9100 iglemci

Intel Pentium G5420 iglemci

Intel Celeron G4930 iglemci

Intel Xeon islemci E-2100 Urdn ailesi
Intel Core i3 8100 islemci

Intel Pentium G5500 iglemci

Intel Celeron G4900 islemci

Bir

PSU teknik ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistemi, kablolu bir AC gl¢ kaynag tnitesini (PSU) destekler.

Tablo 4. Dell EMC PowerEdge R240 PSU teknik 6zellikleri

AC
Is1 dagitimi Yiiksek hat Diisiik hat
PSU Sinif (maksimum) Frekans Voltaj 100-240V 100 -120 V Akim
450 W AC Platin 1725 BTU/sa 100-240 V AC, 450 W YOK 6,5A-3,5A
50/60 Hz )
otomatik aralikl
250 W AC Bronz 1039 BTU/sa 100-240 V AC, 250 W Yok 4,0A-2,0 A
50/60 Hz .
otomatik aralikli

®| NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza voltaj 230 V deerini gegmeyen BT glic sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.

Sogutma fani ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistem asagidaki sogutma fanlarini destekler.
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NOT: sistem yapilandirmanizi segerken veya yikseltirken, en iyi gu¢ kullanimini saglamak igin sistem gug tiketimini Dell.com/ESSA
adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilll C6zUm Danismani) ile dogrulayin.

Tablo 5. Dell EMC PowerEdge R240 fani destek matrisi

On depolama Fan1 Fan 2 Fan 3 Fan 4
izin verilebilir en fazla 3,5 | PCle takill oldugunda Gerekli Gerekli Yok
in¢ sUrticu sayisl = 2 gereklidir

izin verilebilir en fazla 3,5 | PCle takill oldugunda Gerekli Gerekli Gerekli
ing strticu sayisl = 4 gereklidir

Sistem pili teknik o6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistem CR 2032 3.0-V lityum digme sistem pilini destekler.

Genisletme karti yukselticisi teknik 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistemi iki adede kadar 3. nesil PCl Express'i (PCle) destekler.

Tablo 6. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

PCle yuvasi Yiikseltici PCle yuvasi yiiksekligi PCle yuvasi uzunlugu Yuva genisligi
Yuva 1 x8 PCle DusUk profilli Yarim uzunluk x8
Yuva 2 x16 PCle Dustk Profilli/Tam YUkseklikli Yarim uzunluk x16

Bellek ozellikleri

PowerEdge R240 sistemi iyilestirilmis ¢alisma icin asagidaki bellek 6zelliklerini destekler.

Tablo 7. Bellek 6zellikleri

DIMM tipi DIMM derecesi DIMM kapasitesi Minimum RAM Maksimum RAM

8 GB 8GB 32 GB

Tek asamali
16 GB 16 GB 64 GB

UDIMM

8 GB 8GB 32 GB

Cift asamali
16 GB 16 GB 64 GB

Tablo 8. Bellek modiilii soketleri

Bellek modiilii soketleri Hiz

Dort 288 pin 2666 MT/s

@l NOT: 3200 MT/sn UDIMM, BIOS 2.5.1 sirimuyle uyumludur ancak galisma hizi 2666 MT/sn’ye dismektedir.

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

Dell EMC PowerEdge R240 sistemi asagidaki denetleyici kartlarini desteklemektedir:
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Tablo 9. Dell EMC PowerEdge R240 sistem denetleyici kartlari

ic denetleyiciler Harici denetleyiciler

e PERC H730P e 12 Gb/sn Harici SAS HBA
e PERC H330 o HBA3Z5be

e 5140

e HBA330

Surucu ozellikleri

Siriciler

Dell EMC PowerEdge R240 sistemi sunlari destekler:

e 4 x3,5in¢ calisir durumda takilabilir SAS, SATA veya SSD
e 4x3,5in¢ kablolu strtct

e 2 x3,5ing kablolu strtct

®| NOT: LED iglevleri kablolu sabit disk stirticisl yapilandirmasinda desteklenmez.

Arka panel:
e 4 adede kadar 3,5 ing SAS, SATA veya SSD surtcu
e 4 adede kadar 2,5 in¢ SAS, SATA veya SSD suricu

Optik suruculer

Dell EMC PowerEdge R240 sistem asagidaki optik strtculeri destekler.

Tablo 10. Desteklenen optik siiriicii tipi

Desteklenen siiriicii tipi Desteklenen siiriicii sayisi

Adanmis SATA DVD-ROM siirtict veya DVD+/-RW suriicu Bir

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 11. Dell EMC PowerEdge R240 sistem USB o6zellikleri

On Arka Dahili

USB baglanti | Badlantibaglanti | ;5 pagiant, Baglant: baglant: USB baglants Baglant: baglanti

noktasi tiirii sayisi noktasi tiirii noktalarinin sayisi noktasi tiirii noktalarinin sayisi
USB 2.0 uyumlu Bir USB 3.0 uyumiu iki Dahili USB 3.0 Bir
baglanti noktasi baglanti noktalari uyumlu baglanti

noktasl

iDRAC Direct igin Bir
Micro USB 2.0
uyumlu baglanti
noktasi

®| NOT: Mikro USB 2.0 uyumlu baglanti noktasi yalnizca bir iDRAC Direct veya yonetim baglanti noktasi olarak kullanilabilir.
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NIC baglanti noktalarinin 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistemi, arka panelde iki adede kadar 10/100/1000 Mb/sn Ag Arabirimi Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini
destekler.

Seri konnektor ozellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistem arka panel Gzerinde bir adet seri konnektorl destekler; bu 9 pinli ve Veri Terminali Ekipmani (DTE)
16550 uyumlu bir konnektordur.

VGA baglanti noktalarinin 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge R240 sistem DB-15 VGA konnektdriinl destekler.

IDSDM modiilii

Dell EMCPowerEdgeR240sistem istede bagli Dahili Cift SD modult (IDSDM) modulinit destekler.

Modul; IDSDM igin iki, vFlash igin bir kart olmak tzere ¢ adet microSD karti destekler. 14. nesil PowerEdge sunucularinda, IDSDM veya
vFlash modult tek bir kart modUlu halinde birlestirilmistir ve asagidaki yapilandirmalarda mevcuttur:

e VFlash veya

e vFlash ve IDSDM

Tablo 12. Desteklenen microSD kart depolama kapasitesi

IDSDM karti vFlash karti
e 16GB e 16GB

o 32GB

e 64GB

@l NOT: IDSDM veya vFlash moduliinde yazma korumasi igin iki egimli anahtar vardir.
@l NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik icin ayrilmistir.

@l NOT: IDSDM veya vFlash ile yapilandinimis sistemlerle iligkili Dell EMC markali microSD kartlarini kullanin.

Video ozellikleri

Dell EMCPowerEdgeR240sistem 16 MB video gergeve arabellegine sahip timlesik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 13. Desteklenen video ¢coéziiniirligiu secenekleri

Coziniirlik Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
640 x 480 60, 72 8,16, 24
800 x 600 60, 75, 85 8,16, 24
1024 x 768 60, 75, 85 8,16, 24
1152 x 864 60, 75, 85 8,16, 24
1280 x 1024 60, 75 8,16, 24
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Cevre ozellikleri

Cevresel Veri Sayfasi'na bagvurun.

Tablo 14. Sicaklik spesifikasyonlari

NOT: Cevresel sertifikalar hakkinda ek bilgi igin www.dell.com/support/home adresindeki Kilavuzlar ve Belgeler arasinda bulunan Urtin

Sicakhk

Ozellikler

Depolama

-40-65°C (-40-149°F)

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az
yUkseklikler igin)

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 10-35°C (50-95°F).

Temiz hava

Temiz hava ile ilgili bilgi igin Genisletilmis Calisma Sicaklig bolimine bakin.

Maksimum sicaklik egimi (¢alisma ve saklama)

20°C/sa (68°F/sa)

Tablo 15. Bagil nem ozellikleri

Bagil nem Ozellikler

Depolama Maksimum nem noktasinda 33°C (91°F) sicaklikta %5 ila %95 RH arasinda.
Atmosfer daima yogusmasiz olmalidir.

Calisma 29°C (84,2°F) maksimum nem noktasinda %10 ila %80 arasinda

Tablo 16. Maksimum titresim ozellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz ila 350 Hz'de (tim galigma yonlerinde) 0,26 G ps'dir

Depolama

10 Hz ila 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G (altl kenarin timu test
edilmistir)

Tablo 17. Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi

Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 6 G'lik alti adet art arda
verilen sarsinti darbesi.
Depolama 2 ms'ye kadar pozitif ve negatif X, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafinda tek

darbe) 71 G'lik alti adet art arda verilen sarsinti darbesi.

Tablo 18. Maksimum yiikseklik 6zellikleri

Maksimum irtifa

Ozellikler

Calisma

3048 m (10,000 ft)

Depolama

12.000 m (39.370 fit)

Tablo 19. Calisma sicakhgini azaltma teknik 6zellikleri

Calisma sicakhigi diisiirme

Ozellikler

356°C'ye (95°F) kadar

Maksimum sicaklik 950 m (3,117 fit) Uzerinde 1 °©C/300 m (1 °F/547 fit) oraninda
dasaralar.

35-40°C (95-104°F)

Maksimum sicaklik 950 m (3.117 fit) Uzerinde 1 °C/175 m (1 °F/319 fit) oraninda
dusuraldr.

40-45°C (104-113°F)

Maksimum sicaklik 950 m (3.117 fit) Uzerinde 1 °C/125 m (1 °F/228 fit) oraninda
ddsaraldr.
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https://www.dell.com/support/home

Standart calisma sicakhgi

Tablo 20. Standart calisma sicakligi teknik 6zellikleri

Standart calisma sicakhigi Ozellikler

yUkseklikler igin)

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az Ekipman dogrudan guines isigina maruz kalmadan 10-35°C (50-95°F).

Genisletilmis calisma sicakligi

Tablo 21. Genisletilmis calisma sicakhg: 6zellikleri

Genisletilmis calisma sicakhgi

Ozellikler

Surekli isletim

29°C ciy noktasinda %5 ila %85 bagil nemde 5°C ila 40°C.

(D|NOT: Sistem, standart calisma sicakliginin (10°C-35°C)
disinda 5°C gibi diistik ve 40°C gibi yiksek sicakliklarda strekli
olarak caligabilir.

35°C ile 40°C arasi sicakliklarda, 950 m'nin (3,1171 fit) Gzerinde izin
verilen maksimum sicakligi her 175 m icin 1°C (319 fit basina 1°F)
daslrin.

yillik calisma saatlerinin < %1'i

29°C ¢iy noktasinda %5 ila %90 badil nemde -5°C ila -45°C.

(D|NOT: Sistem, standart calisma sicakliginin (10°C-35°C)
disinda yillik galisma saatinin maksimum %71'i igin -5°C gibi
dustik veya 45°C gibi yiksek sicakliklarda galigabilir.

40°C ila 45°C sicakliklarda, 950 m'nin (3,117 fit) Gzerinde izin

verilen maksimum sicakligi her 125 m igin 1°C (228 fit basina 1°F)
dusurdn.

®| NOT: Genigletiimis galisma sicakli§i aralidinda galistirildiginda, sistem performansi etkilenebilir.

®| NOT: Sistem genigletiimis sicaklik araliginda galistirilirken Sistem Olay GUnligi'nde ortam sicakligi uyarilar verilebilir.

Genisletilmis calisma sicakh@i kisitlamalari

50C'nin altinda sistemi soguk olarak agmayin.

Dort sistem fani gereklidir.
71 W islemciye kadar desteklenir.
GPU desteklenmez.

Belirtilen calisma sicakligi taze hava sogutmasi icin maksimum 950 m yikseklige goredir.

Dell yetkisi olmayan gevre birimi kartlari ve/veya 25 W'den daha yUksek gevre birimi kartlari desteklenmez.

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda, partikul veya gaz kirliliginden dolayr BT ekipmanina herhangi bir zarar gelmesini ve/veya ariza olmasini énlemeye yardimci
olacak sinirlamalar tanimlanmigtir. Partikdl veya gaz kirlili§i seviyeleri belirtilen sinirlar asar ve ekipmanin zarar gérmesi ya da arizalanmasiyla
sonuglanirsa gevre kosullarini iyilestirmeniz gerekir. Cevre kosullarinin iyilestiriimesi misterinin sorumlulugundadir.

Tablo 22. Partikul kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

Hava filtreleme

%395 Ust guvenlik siniryla 1ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile
tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.
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Tablo 22. Partikiil kirliligi teknik degerleri (devami)

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar igin
gecerli degildir.

@ NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13
filtrelemesi olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken parcaciklar
bulunmamalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gecerlidir.
Asindirici toz e Havada asindirici toz bulunmamalidir.

Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi
%60 bagil nemden az olmalidir.

NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.

®

Tablo 23. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme

Ozellikler

Bakir Parca Korozyonu

ANSI/ISA71.04-1985 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 bagina ayda
<300 A

GUmUs Parca Korozyonu

AHSRAE TC9.9 ile tanmlanan bigimde ayda <200 A

®| NOT: Maksimum agsindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgculmdstur.
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